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佛山巨型SMT贴片加工结构设计

生成日期: 2025-10-23

SMT贴片加工基本工艺构成要素包括:丝印（或点胶）,贴装（固化）,回加工接,清洗,检测,返修。1、丝印：
其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上，为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机（丝网印刷机），
位于生产线的比较前端。2、点胶：它是将胶水滴到PCB板的固定位置上，其主要作用是将元器件固定到PCB板
上。所用设备为点胶机，位于生产线的比较前端或检测设备的后面。3、贴装：其作用是将表面组装元器件准确
安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机，位于生产线中丝印机的后面。SMT贴片加工的自动在线检测：
自动在线检测系统与内置检测系统相比有很多优点。佛山巨型SMT贴片加工结构设计

SMT贴片加工过程需注意事项：1、贴片技术员佩戴好检验OK的静电环，插件前检查每个订单的电子元件
无错/混料、破损、变形、划伤等不良现象2、电路板的插件板需要提前把电子物料准备好，注意电容极性方向
须正确无误3、印刷作业完毕后进行无漏插、反插、错位等不良产品的检查，将良好的上锡完成品流入下一工序。
4、贴片组装作业前请配戴静电环,金属片紧贴手腕皮肤并保持接地良好,双手交替作业。5、USB/IF座子/屏蔽
罩/高频头/网口端子等金属元件,插件时须戴手指套作业。6、所插元器件位置、方向须正确无误,元件平贴板面,
架高元件必须插到K脚位置。7、如有发现物料与SOP以及BOM表上规格不一致时,须及时向班/组长报告。8、
物料需轻拿轻放不可将经过前期工序的PCB板掉落而导致元件受损,晶振掉落不可使用。9、上下班前请将工作
台面整理干净,并保持清洁。10、严格遵守作业区操作规则，首件检测区、待检区、不良区、维修区、少料区的
产品严禁私自随意摆放，上下班交接要注明未完工序。佛山巨型SMT贴片加工结构设计SMT贴片加工小批量贵
是因为没有太多的数量来分摊相应的费用。

SMT贴片加工模板制作工艺要求：一、对模板(焊盘)开口尺寸和形状的修改要求。通常大于3mm的焊盘，
为防止焊膏图形发生回陷和预防锡珠，开口采用“架桥”的方式，线宽为0.4mm，使开口小于3mm，可按焊盘
大小均分。各种元件对模板厚度与开口尺寸要求。1、μBGA/CSP、FlipChip采用方形开口比采用圆形开口的印
刷质量好。2、当使用免清洗焊膏、采用免清洗工艺时，模板的开口尺寸应缩小5%～10%：3、无铅工艺模板开口
设计比有铅大一些，焊膏尽可能完全覆盖焊盘。二、适当的开口形状可改善SMT贴片加工效果。例如，当Chip
元件尺寸小于公制1005时，由于两个焊盘之间的距离很小，贴片时两端焊盘上的焊膏在元件底部很容易粘连，
再加工后很容易产生元件底部的桥接和焊球。因此，加工模板时可将一对矩形焊盘开口的内侧修改成尖角形或
弓形，减少元件底部的焊膏量，这样可以改善贴片时元件底部的焊音粘连。

随着SMT贴片加工的飞速发展,不但元器件的尺寸越来越小、贴片元件密度越来越高,而且还不断推出新型
封装形式,为了适应高密度、高难度的电路板组装技术的需要,贴装机正在向高速度、高精度、多功能和模块化、
智能化方向发展。SMT贴片加工设备的高速度：1.“飞行对中”技术。飞行对中技术把CCD图像传感器直接安
装在贴装头上,一起运动,实现了在拾起器件后,在运动到印制电路板贴装位置的过程中对元件进行光学对中。2.
高速贴片机模块化。3.双路输送结构。在保留传统单路贴装机的性能下,将PCB的输送、定位、检测等设计成双
路结构,这种双路结构的贴装机,其工作方式可分为同步方式和异步方式。同步方式运转时,完成两块大小相同的
印制板的器件贴装;异步方式运转时,当一块印制板在进行器件贴装时,另一块印制板完成传送、基准对准、坏板
检查等步骤,从而提高加工厂的生产效率。SMT贴片加工技术与PCB制造技术结合，出现了各种各样新型封装的
复合元件。
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SMT贴片加工技术目前已普遍应在在电子行业中，是实现电子产品小型化、高集成不可缺少重要贴装工
艺。SMT贴片加工根据产品类型不同，贴片价格也是不相同的，在工艺流程上也是有所区别，下面厂小编就为
大家介绍SMT贴片加工常见基本工艺流程：单面贴片：即在单面PCB板上进行组装，单面PCB板的零件是集中
在一面，另一面则是导线，是比较基本的PCB板，单面板的SMT贴片加工工艺是比较简单的，主要有以下两种
组装工艺：1、单面组装工艺流程：来料检测—丝印焊膏—贴片—烘干—回加工接—清洗—检测—返修。2、单
面混装工艺流程：来料检测—PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)—贴片—烘干—回加工接—清洗—插件—波峰
焊—清洗—检测—返修。SMT贴片加工一个具有良好的焊点。清远标准SMT贴片加工联系方式

SMT贴片加工焊点缺陷率低，高频特性好，减少了电磁和射频干扰。佛山巨型SMT贴片加工结构设计

SMT贴片加工厂在SMT贴片加工中需要注意哪些环节：1、生产车间的温湿度。根据电子加工车间的行业标
准，它规定了加工厂的环境温度值在25±3℃之间，湿度值在：0.01%RH之间。因为整个加工过程中有很多的
精密元器件，对温湿度极其敏感。同时相对的湿度对静电的管控和处理有非常大的益处。2、专业的操作人员。
因为这个环节的工序流程必须要细致，所有工序看起来很简单。但是如果不是很熟练的操作员就容易出现因为
细节管控不到位导致焊点可靠性不高、焊点缺陷率高。因此贴片机需要经过专业的培训之后才能正式上岗。经
过培训上岗的员工不仅能够提高生产效率，而且还能提高良品率。佛山巨型SMT贴片加工结构设计

亿芯微半导体科技（深圳）有限公司致力于电子元器件，以科技创新实现高质量管理的追求。公司自创立
以来，投身于集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路制造，是电子元器件的主力军。
亿芯微始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。亿芯微创始人刘伯阳，始终关注客户，
创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。


